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Übersicht Schleifkörper

Schleifkörper
(Chips)

Keramikschleifkörper
z.B. B‐10x20‐DS

Unterschiedliche 
Formen mit 

unterschiedlicher 
Schleifwirkung (A‐E 

Qualität)

Kunststoffschleifkörper
z.B. KB‐30‐K

Unterschiedliche 
Formen mit 

unterschiedlicher 
Schleifwirkung (KA‐KD 

Qualität)

Polierkörper

Kugeln, Satelliten

Polier‐Formkörper
z.B. P ‐ D
Polierstifte

z.B. PH‐2,5‐‐Z

Granulat
z.B. MFF 2



Übersicht Schleifzusätze

Schleifzusätze

Pasten Pulver

 Paste 9060
 Paste 9620 * neu
 Paste 9042 * neu

 Schleifpulver 8010
 Schleifpulver 8020
 Schleifpulver 8030
 BM = Bimsmehl
 E 60‐ 220
 AH 34
 AW 12



Trocknungsgranulat

Trocknungs‐
granulat

Maiskolben‐
schrot

Wallnuss‐
granulat

GM  = Maiskolbenschrot
z.B. GM 12

WN = Wallnussgranulat
z.B.  8/6, 8/16



Übersicht Compounds

Compounds

Kreislauf‐
compounds

Durchlauf‐
compounds

Feststoffcompounds Flüssige 
Durchlaufcompounds

Zusätze
z.B. Entschäumer, 

Biozide



Übersicht Flockungsmittel

Flockungs‐
mittel

Kreislaufpflege
‐Zentrifuge‐

pulverförmig flüssig

Endaufbereitung
‐GAB‐

pulverförmig

Bildung von großen 
Flocken

flüssig

 pH‐Wert Einstellung
 Vorflockung
 Fällungsmittel



Kreislaufverfahren

Kreislaufcompound
(= schaumarmes 
Compound)

Zentrifuge
(ZA, ZMT 4 F, ZM 4)

Evtl. Flockungsmittel
(Verbesserung der 
Reinigungsleistung 

Standzeitverlängerung)

Evtl. Biozid (Verringerung 
der Keimzahl

Standzeitverlängerung)

Gängige Compounds:

K‐780‐U: gutes 
Schmutzaustragvermögen
K‐891‐U: gute Entfettung, auch 
für Aluminium geeignet
K‐890‐S: gute Entfettung, eher 
für Stahl geeignet



Druchlaufverfahren ‐ Standard

•Polieren
•Entgraten/ 
Kantenverrunden

•Entfetten usw.

Gleit‐
schleifbe‐
handlung

•GAB
•Absetzbecken
•Chemisch 
physikalische 
Aufbereitung z.B. 
mit FM 1020

Auf‐
bereitung

& 
Einleitung

Gängige Compounds:

D‐870‐S : guter Rostschutz
D‐770‐S : gute Entfettung, aufhellende Wirkung
D‐670‐U : Bearbeitung von Kupfer
D‐552‐E : Bearbeitung von Edelstahl
F‐790‐U : zur Entfettung
F‐970‐S : Korrosionsschutz



Durchlaufverfahren ‐ Beizen

•Entfernung von  
Rost und 
Zunderschichten
•Vorbehandlung 
zur Behandlung 
von Edelstahl

Beizen
•Glätten, Glänzen
•Polieren
•Korrosionsschutz

Nach‐
behandlung

•GAB
•Absetzbecken
•Chemisch 
physikalische 
Aufbereitung z.B. 
mit FM 1020

Aufbe‐
reitung & 
Einleitung

Gängige Compounds:

D‐440‐U : zum Beizen
D‐870‐S : zum Nachbehandeln



Durchlaufverfahren – IDU
(Iron, Dissolvent, Ultra)

•Eisen ragiert zu 
Eisenoxalt
•Compound
F‐470‐S

Chemischer 
Abtrag

Auspülen der 
„Beize“ mit 
Wasser und 
alkalischem 
Compound

Spülen

Endfinish je nach 
gewünschter 
Oberfläche mit 

einem 
Poliercompound

Nach‐
behandlung

•GAB
•Chemisch 
physikalische 
Aufbereitung 
z.B. mit FM 
1020 evtl. mit 
Vorflockung

Auf‐
bereitung & 
Einleitung

Compoundbasis:
F‐470‐S

Gängiges Compound:

D‐870‐S : zur Nachbehandlung



Durchlaufverfahren –
Pastenpolieren/schleifen

•Schleifen 
/Polieren
•Paste
•Schleifpulver

Mechnischer
Abtrag

•Auspülen der 
Paste
•z.B. 
Compound D‐
870‐S (4%)

Spülen

•Endfinish je 
nach 
gewünschter 
Oberfläche
•z.B. 
Compound D‐
870‐S (2 %)

Nach‐
behandlung

•GAB
•Chemisch 
physikalische 
Aufbereitung 
z.B. mit FM 
1020 evtl. mit 
Vorflockung

Auf‐bereitung
& Einleitung

Gängige Compounds:

Früher Paste 9040 z.Zt. 9620
D‐870‐S : bei Stahl
D‐552‐E : bei Edelstahl



Durchlaufverfahren ‐Münzbehandlung

•F‐450‐B
•D‐440‐U
•Schwefelsäure, 
Wasserstoff‐peroxid

Beizen •Wasser
• Poliercompound

Beizen/ 
Polieren

•PoliercompoundPolieren

•Chemisch‐
physikalisch (sehr 
aufwendig) ‐
Durchfluss

•Verdampfer  
(Kreislauf)

Abwasser‐
aufbereit‐

ung

Gegebenenfalls kann auch noch 
ein Entfettungsvorgang  
erfolgen z.B. mit K‐891‐U

Gängige Compounds:

F‐450‐B :  zum Beizen
D‐440‐U : zum Beizen
D‐670‐U : zum Polieren


